合肥芯碁微电子装备股份有限公司
投资者关系活动记录表
股票简称：芯碁微装           股票代码：688630         编号：2025-01
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研       □分析师会议
□媒体采访           ■业绩说明会
□新闻发布会         □路演活动
□现场参观           ■其他（电话会议）

	参与单位名称
	工银瑞信基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
泓德基金管理有限公司
华泰保兴基金管理有限公司
华润元大基金管理有限公司
银华基金管理股份有限公司
万家基金管理有限公司
贝莱德基金管理有限公司
国融基金管理有限公司
中信保诚基金管理有限公司
天治基金管理有限公司
国联基金管理有限公司
民生加银基金管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
[bookmark: OLE_LINK1]淳厚基金管理有限公司
平安基金管理有限公司
锦绣中和(北京)资本管理有限公司
上海益昶资产管理有限公司
中山香商投资管理有限公司
北京泓澄投资管理有限公司
上海彤源投资发展有限公司
上海途灵资产管理有限公司
北京宏道投资管理有限公司
厦门中略投资管理有限公司
上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
上海微积分私募基金管理有限公司
仁桥（北京）资产管理有限公司
湖南长心私募基金管理有限公司
上海伯兄资产管理中心（有限合伙）
深圳创富兆业金融管理有限公司
上海沣谊投资管理有限公司
耕霁（上海）投资管理有限公司
深圳市睿德信投资集团有限公司
北京衍航投资管理有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司
广州鸿刚投资管理有限公司
上海瑞廷资产管理有限公司
浙江菲洛资产管理有限公司
深圳红年资产管理有限公司
江西彼得明奇私募基金管理有限公司
深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司
西藏合众易晟投资管理有限责任公司
深圳市翼虎投资管理有限公司
上海枫润资产管理有限公司
上海臻宜投资管理有限公司
深圳市尚诚资产管理有限责任公司
天津华璞资管公司
上海汉泽私募基金管理有限公司
中信建投证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
国海证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
山西证券股份有限公司
华创证券有限责任公司
中国国际金融股份有限公司
方正证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司
中原证券股份有限公司
[bookmark: OLE_LINK3]国盛证券有限责任公司
兴业证券有限公司
华福证券有限责任公司
华西证券股份有限公司
[bookmark: OLE_LINK4]财通证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
上海申银万国证券研究所有限公司
华安证券股份有限公司
[bookmark: OLE_LINK5]浙商证券股份有限公司
民生证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
华源证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
建銀國際證券有限公司
[bookmark: OLE_LINK6]中泰证券股份有限公司
东证融汇证券资产管理有限公司
众安在线财产保险股份有限公司
和谐健康保险股份有限公司
英大证券有限责任公司
国新证券股份有限公司
圓方資本管理有限公司
北京中州文旅有限公司
开源证券股份有限公司
西部利得基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
淡水泉(北京)投资管理有限公司
赢舟资产管理有限公司
纳弗斯信息科技（上海）有限公司
中国人保资产管理有限公司
太平资产管理有限公司
太平洋资产管理有限责任公司
国华兴益保险资产管理有限公司
信达澳亚基金管理有限公司
拾贝投资管理（北京）有限公司
青岛国信产融控股(集团)有限公司
深圳市辰禾投资有限公司
（以上排名不分先后）

	时间
	4月24日下午15:30-16:50

	地点
	线上交流会议

	公司接待人员姓名
	董事长：程卓
董事会秘书、财务总监：魏永珍
半导体销售总监：潘昌隆

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、董事会秘书兼财务总监魏永珍女士针对公司2024年度及2025年第一季度经营业绩与业务布局进行了深入解读。
二、主要交流问题：
1、请问在先进封装领域，公司设备WLP2000在客户端的应用情况如何？
答：在先进封装技术领域，去年公司已成功完成3-4家客户的产品验证工作。其中，部分客户已进入量产筹备阶段，另有客户正有序开展产品装机测试，验证成果正逐步向产业化应用推进。
2、公司先进封装设备中的直写光刻技术与投影光刻技术相比有哪些竞争优势？
答：目前先进封装前道封装线宽精度在亚微米级别，直写光刻技术在这个精度范围内完成的产能仍需提升。在后道封装中，量产线宽精度一般在5微米左右。目前公司的量产封装设备线宽在1-2微米技术节点。公司直写光刻设备在先进封装中除了无掩膜带来的成本及操作便捷等优势，在再布线、互联、智能纠偏等方面都很有优势，同时，应用在更高算力的大面积芯片上的曝光环节会比传统曝光设备拥有更高的技术优势。
3、关税政策对公司PCB设备在最终端的投资节奏有什么样的影响？目前整体的下单、验收的节奏有没有发生变化？ 
答：截至目前，公司未出现订单延迟交付或取消情况。我们认为全球化大趋势不可逆转，关税政策变化对公司的实际影响有限。为降低潜在风险，公司已完成供应链结构优化，显著减少从美国的物料采购；同时，设立专项储备资金以应对不确定性。目前公司经营状况稳定，客户订单持续增长，整体局面处于可控范围。
4、请问公司在考虑供应链管理上的区别时，对泰国子公司和国内公司是否有不同的策略？ 
答：为应对复杂多变的国际贸易形势，公司积极布局海外市场，目前已完成泰国子公司的注册，并全力推进 BOI牌照申请工作。
泰国子公司将以服务本土客户为核心，深入挖掘泰国及东南亚地区市场潜力，通过本地化运营策略，快速响应客户需求，提升区域市场竞争力，旨在通过优化全球产业布局，分散贸易风险。未来，公司将持续关注贸易战动态，灵活调整产业部署，始终将客户需求置于首位，以完善的服务体系、高效的供应链管理和创新的运营模式，积极应对未来可能出现的各类变化，为公司的稳健发展筑牢根基。
5、请问下公司泰国子公司人员增长情况如何？
答：目前，泰国子公司已有20多名员工，团队成员融合了本土化加国际化特色，其中本地员工与国内外派人员各占约半数。本地员工通过泰国当地的招聘渠道筛选录用，他们熟悉本土文化与市场环境，能够高效对接客户需求；国内外派员工则凭借丰富的行业经验与专业知识，确保公司战略的有效落地与执行。
6、请问公司目前海外订单的占比是多少？
答：公司海外业务展现出强劲的增长势头，2024 年，海外订单占比已接近20%，彰显出公司在国际市场的竞争力与品牌影响力正逐步提升，标志着公司国际化进程的重要突破，海外市场已成为驱动公司业绩增长的核心引擎之一。
7、公司掩模板制板光刻设备这块业务的体量包括进展如何？
答：近年来掩模板业务已有出货成果，目前正与国内一家专注且实力强劲的掩模板制造工厂合作，主要聚焦于在半导体制造等领域有关键应用、工艺技术要求极高掩模板的量产工作。经过双方紧密协作与不懈努力，预计今年下半年此项业务将迎来突破，生产流程会进一步优化，产品良品率大幅提升，预计年底会有一个标杆性客户开始量产，这不仅标志着产品质量获高度认可，更预示将借此拓展市场版图。
随着标杆客户的示范效应和市场对高精度掩模板需求的持续攀升，凭借持续的技术创新和市场拓展，预计在2026年到2027年，公司的掩模板业务在竞争激烈的市场中占据更为有利的地位，实现业务的跨越式发展。
8、请问去年四季度PCB设备存在部分推迟出货，今年一季度及接下来几个季度的出货节奏如何？
答：目前设备出货工作正在稳步推进，预计上半年该部分延迟发货的机台能够全部发出。2025年以来，新订单执行并没有受到影响。当前，公司上下都在积极推进交付工作，全力以赴 “抢交付”。
9、请问去年泛半导体的IC载板进展是怎样的？
答：过去的一年，受行业市场波动、供应链不稳定等多重因素影响，公司IC载板业务面临挑战，IC载板产品在市场上的需求出现了一定程度的下滑，订单数量和客户采购规模相较于前一年都有所减少。但随着行业技术进步，芯片制程工艺提升、先进封装技术广泛应用对高端IC载板需求大幅增长，以及人工智能、物联网、汽车电子等新兴产业崛起为 IC 载板市场开辟广阔空间，凭借在行业内积累的丰富经验、优质的客户资源以及持续的创新能力，我们对这一块业务在2025年和 2026年的发展前景充满信心，并积极行动以充分抓住市场机遇实现高速增长。
10、请问泰国工厂定位是一个组装厂、服务厂还是扩展基地？
答：去年，泰国子公司刚成立之际，业务重点主要集中在销售和运维领域。我们制定了更为长远的发展规划，目前已初步实现第一步，完成了泰国区域运维中心的建设，为便为客户提供及时、高效的售后技术支持和维护服务。当下，我们正积极筹备第二步和第三步的规划，结合市场需求、行业发展趋势以及自身资源优势，对未来业务的拓展方向、运营模式等进行深入研究和详细规划，致力于推动公司实现更加多元化、规模化的发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力 。
11、请评估下关税政策出来以后，公司整体的销售量是往上走还是往下走？
[bookmark: OLE_LINK2]答：我们对全年销售量的规划充满信心，一季度营业收入同比增加22.31%，净利润同比增加30.45%。2025年3月份起，公司机台交付数量同比增速较快，月度交付超100台，后续更多订单将完成验收，从全年维度综合考量，增速会更具上升潜力与积极态势。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2025-4-24



